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ROBOT傳輸

PI Post Bake / ARC / BOO Oven

熱板多層爐
玻璃基板適用

G5/G6/G7.5/G8.5 玻璃基板適用

溫度範圍：150℃±3℃ / 230℃±3℃

潔淨級數：Class 10

運作方式：Robot傳輸



PIPB OVEN 實測溫度

PI Post Bake Layout

ARCO 實測溫度

ARCO Layout

台 北 

新北市林口區工二工業區
工八路2-1號
TEL:886-2-26017706
FAX:886-2-26018854

台 中 

台中市南屯區
精科二路11號
TEL:886-4-23591651
FAX:886-4-23592678

廣 州

廣州市花都區獅嶺鎮
利和路6號
TEL:86-20-86846341-3
FAX:86-20-86910139

東 莞

東莞市大朗鎮長塘第三工業區78號
松湖雲谷雲松樓1樓
TEL:86-769-85331146
FAX:86-769-85331145

昆 山

江蘇省昆山市高新區(玉山鎮)
恒盛路1369號
TEL:86-512-57780230
FAX:86-512-57780229

+86-159-6252-1975 (華東)       +86-139-2253-2580 (華南)       +886935-537370 (臺灣)  super.lu@csun.com.tw

DM202103-500-TWDue to C SUN continuing efforts to improve their systems, these specifications are subject to change without notice.
受長期研發需要，本公司保有規格修改之權利，恕不另行通知

基板尺寸

製程條件

系統型態

2200 X 2500mm  厚度: 0.5-0.7mm

Tact Time : 40 秒/片
Process Time : 35 Min (含基板升溫段)
Oven Use Temp : 230℃ ±3℃
Oven Max Temp : 250℃
Oven Cleanness : Class 10
Cooler Time : 5 Min.
Cooler Temp : 40℃ 以下

Oven M/C Type : 熱板型式 (紅外線IR幅射加熱)
Cooler M/C Type : 冷板型式
Robot M/C Type : Sankyo or Yaskawa
CIM System : PLC

PI 固烤爐 (例)


